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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I’établis-
sement des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent &tre
obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant
les documents ci-dessous :

® Bulletin de la CEI
® Annuaire de 1a CEI

@  Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 4 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (VEI), qui est établie sous forme de cha-
pitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index général
étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent
étre obtenus sur demande.

— la Publication 27 de la C
électrotechnique ;

— la Publication 617 d£la
schémas.

Publications dels
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur le deuxiéme feuillet de la
couverture, qui énumeére les publications de 1a CEI préparées par
le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.

Full document details: IEC 60194 1988

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under con-
stant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects
current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised edi-
tions and amendment sheets may be obtained from IEC Natio-
nal Committees and from the following IEC sources :

e IEC Bulletin
) IEC Yearbook

e  Catalogue of IEC Publj
Published yearly

Terminolog

aphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 617 : Graphical symbols for diagrams.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from TEC Publications 27 or 617, or have
been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the back cover, which lists

1EC publications issued by the Technical Committee which has
prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TERMES ET DEFINITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS IMPRIMES

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d’Etudes
ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme tefles parNes Comités nationaux.

leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure ot itiots natignalesJe permettent.
Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la régle nationale corre ¢ doi nesdre du possible,

A CEI: Circuits imprimeés.

ation 194, parue en 1975.

R/égl%s&x ]\SIKIS\ \/l{apports de vote

~~—
N 52(BC) \R\/ 52(BC)250
@BQN 52(BC)296

Mu ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant

ssais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie: Essais —
Essai T: Soudure.

0): Matériaux de base pour circuits imprimés, Deuxiéme partie: Spécifications.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

TERMS AND DEFINITIONS FOR PRINTED CIRCUITS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the
National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are acce;;ted by the NationalhCommittees in that

sense.

3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all Natiopa ittees should adopt the
text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national condi will permit divergence
between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as fa ROSSI be clearly/indicated

in the latter.

PREFACE

This third edition replaces the second €diti
The text of this standard is based on the follo

Six Months’ lxgle‘ QL\%\O}% on Voting
L
\5.{(CO)248 52(C0O)250
9 52(C0O)296

th MVal of this standard can be found in the Voting

Full informat@
Reports indicated i t

The following 1 : 1 g quoted in this standard:
Publications 2 j
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MEXX/TYHAPO/THA S DJIEKTPOTEXHUYECKA I KOMUCCHUSI

TEPMWHBI U OIIPEAEJIEHUSA IS ITIEYATHBIX CXEM

IMMPEAUCIIOBHUE

1) OduumansHbie pewienuss unu cornameHuss MO K mo TexHUYecKuM BOMPOCAM, [OATOTOBIICHHBIE TEXHUYECKUMMU
KOMHTETAMH, B KOTOPHIX IPENCTABJICHB BCE 3aHHTEPECOBAHHBIE HALMOHANBHBIC KOMMTETBI, BBIPAXKAIOT, IO
BO3MOXXHOCTH TOYHO, MEXXAYHAPOAHYIO TOUKY 3pEHUS B JaHHOH 001acTH.

2) Jlannble pelleHMs OPEACTABISIIOT CO0OH pPEKOMEHIANMH s MEKIYHApPOIHOro HQIL30BAHUS U B 5TOM, BHIE
IPHHUMAKOTCS HALIMOHANBHBIMH KOMHTETAMH.

3) B uensx copeiictBust MexayHapoaHoil yHubuxammu MOK BeipaxaeT noxgfdange, WROOBK BCE \HALMOHAIILHLIC
KOMHTETHl IPHHSJIHA 332 OCHOBY CBOMX TOCYIAPCTBEHHBIX CTAHNAPTOB PEKOMERI: (,. HAGKOJILKO 3TO
IOMYCKAIOT YCJIOBHS MaHHO# crpaHbl. JItoOble pacXoxIeHHs, KOTOPbIE MOT) ¢ KIY DEKOMEHIAIUsIMU
M3K u COOTBETCTBYIOMUMH HAIIMOHAJILHBIMI CTAHAAPTAMH, JOJDKHBI OKITh, OIKHO, YIIOMSIHY ThI

B NOCHACAHUX.

Hpa}ﬂ%’\!&MeéﬂH% MT 0 roJIOCOBaHUHU

N 52(LIB) )\/ 52(L{B)250
é&i{m 52(L1B)296

Ocmm;ny@ ALUED, MOMKHO \r?h‘gs OTYETE O TOJIOCOBAHUH, YKA3AHHOM B BBIIICIPHBE-
JEHHON TaOJIHIIE.
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TERMES ET DEFINITIONS CONCERNANT LES CIRCUITS IMPRIMES

INTRODUCTION

La liste des termes et des définitions ne se rapporte pas uniquement aux publications de la CE],
maijs rassemble les termes les plus couramment utilisés dans le domaine des circuits imprimeés.

TERMS AND DEFINITIONS FOR PRINT

INTRODUCTION

to\JEC publications, but are

The listed terms and definitions are not speci
i ed efrcuits:

intended to cover the most widely used fetms ip

ICTOAIYI0 TYOITUKALUIO TEPMHHBI ¥ OIpeAelieHus He 00s3aTesIbHO
pyonuRanusasm MDK, ogHako oObenwHsIOT HambONEe NIMPOKO HCIOIb3yeMble
Fe4aTHBIX CXEM.

OTHOCATCS K
TEPMUHBI B 001aCTY
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0t Géneraliteés General O6mue nousTUs
01-01 Circuit imprimé Printed circuit Ileyarnan cxema

Terme généralement utilis€ avec This term is in common use with at Jauublit TepMUH [PUHAT IOBCE-

trois significations possibles au least three meanings: MECTHO, IO KpaliHell Mepe, ¢ Tpemst

moins : 3HAYEHUSIMH |

a) Terme générique pour décrire a) A generic term to describe a cer- a) 9To obmit TepMHUH 1JIS OTIUCA-
une certaine technique. tain technique. HYS OTIPENEJICHHOTO METOAA.

b) Circuit réalis¢ par impression, b) Circuit obtained by printing and b) Cxema, moslyueHHass IyTeM Iie-
comprenant des composants im- comprising printed components, YaTH U BKJIFOYAIOLIAs NEYaTHbIE
primeés, un cablage imprime, ou printed wiring, or a combination SJIEMEHTEI, IEeYaTHBIA MOHTaX
une combinaison des deux, le thereof, all formed in a predeter- UM uX KoMOuHanmio, obpaso-
tout formé selon un dessin pré- mined design in, or attached to, BaHHBIC B IpEABAPUTENILHOMN
établi ou rapporté sur la ou les a surface or surfaces of a com- KOHCTDYKIIMM WM TIOXCOeNH-
surface(s) d’un support commun. mon base. HEHHBIE K [IOBEPXHOCTHU (MJIH MO-

BEPXHOCTSM) OOIIEr0 OCHOBA-
¢) Circuit réalisé par impression, ¢) Circuit obtained by printing and
comprenant un ciblage imprimé comprising printed wiring and
et des composants convention- conventional components, all
nels, le tout disposé selon un arranged in a predetermined de-
dessin préétabli ou rapporté sur sign in, or attached to, a surface
la ou les surface(s) d’un support or surfaces of a common base.
commun.
01-02 - Cablage imiprimé Printed wiring IleuaTublii MOHTAX
Technique de céiblage par impres- Croco6 MOHTAXa, TpPH KOTOPOM
sion dans laguelle les connexions COEAMHCHHE ODJIEMCHTOB BJIEKTpPU-
entre les composants d’un dispositif YECKOTO MJIH JJIEKTPOHHOIO  yC-
électrique ou électronique ou d’une TPOWCTBA HMJIM YaCTH €ro, BKIIOYast
partie de celui-ci, y compris les élé- KPAHUPYIOLINE 3JIEMEHTHI, BBIIOJI-
ments de blindage, consisten HEHBI ¢ IMOMOILBIO TOHKHX Iievat-
bandes conductrices minc€es dituée HBIX HPOBOJHHUKOB, HAXOJSIIMXCH
a Pintérieur ou lices a BHYTPU WJIM NPUKIEEHHLIX K TO-
d’un matériau de bg BEPXHOCTH MaTepHajia OCHOBaHUS,
quelle tous les co U B KOTOPOM BCE (pyHKIMOHAJIbHBIE
tionnels sont/s¢pard 3JEMEHThI OTEJIeHbI OT MaTepuasna
isolant. OCHOBaHUSI.
01-03 Printed board HeuaTnas nnara
Base material cut to size containing OcHoBanue, cojepxallee Heobxo-
all holes and bearing at least one IUAMBIC OTBEPCTHS, W 10 MEHbLIEH
conductive pattern. Mepe, OIUH IPOBOISIIMA PICYHOK.
Printed boards are typically subdi- INeuaTHble  @maTbl  DOApa3en-
en plusieurs types selon: vided according to: SIFOTCH

— leur structure (¢’est-a-dire simple — their structure (e.g., single- and — IO CTPYKType (HanmpuMmep, OJIHO-

face, double face, multicouche) double- sided, multilayers) Y JBYCTOPOHHHE, MHOTOCJOH-
HBIE) ;

— la nature du matériau de base — the nature of the base material — 110 TIPYMPOAE MaTepualla OCHOBa-

(c’est-a-dire : rigide, souple). (e.g., rigid, flexible). Husl (HATIpUMeEp, XKeCTKue, rud-
KHe).
01-04 Carte imprimee simple face Single-sided printed board OnnocTopoHHsst MevaTHas mjara

Carte imprimée avec une image
conductrice d’un seul coté.

Printed board with a conductive
pattern on one side only.

[MeyaTHas mnaTa ¢ HPOBOMAIUAM
PHCYHKOM TOJBKO HAa OJHOM CTO-
poHe.
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01-05 Carte imprimée double face

Carte imprimée avec des images
conductrices sur les deux cotés.

01-06 Carte imprimeée multicouche

Carte imprimée composée de
couches alternées d’impressions
conductrices et de matériaux iso-
lants avec des impressions conduc-
trices dans plus de deux couches, les
impressions étant éventuellement
interconnectées.

01-07 Carte imprimee rigide

Carte imprimée utilisant unique-
ment un matériau de base rigide.

01-08 Carte imprimée simple face rigide

Carte imprimée simple face utilisant
uniquement un matériau de base
rigide.

01-09 Carte imprimée double face rigide

Carte imprimée double face utili-
sant uniquement un matériau de
base rigide.

01-10 Carte imprimée

Carte @e
sant uniq

01-11

et/ou des couches de fermeture.

01-12 Carte imprimée souple simple face

Carte imprimée simple face utilisant
uniquement un matériau de base
souple.

01-13 Carte imprimée souple double face

Carte imprimée double face utili-
sant uniquement un matériau de
base souple.

Full document details: IEC 60194 1988
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Double-sided printed board

Printed board with conductive pat-
terns on both sides.

Multilayer printed board

A printed board consisting of alter-
nate layers of conductive patterns
and insulating materials with con-
ductive patterns in more than two
layers and with the conductive pat-
terns interconnected as required.

Rigid printed board

Printed board using a rigid base
material only.

Multilayer printed board using a
rigid base material only.

Flexible printed board

A printed board using a flexible
base material only.

It may be partially provided with
electrically non-functional stiffeners
and/or coverlayers.

Flexible single-sided printed board

Single-sided printed board using a
flexible base material only.

Flexible double-sided printed board

Double-sided printed board using a
flexible base material only.

Ilnycr OpOHHAA NEeYaATHAA I1aTa

MeuaTHas miata ¢ IPOBOMSILUAM
PHCYHKOM TOJBKO Ha BHEIIHHX
CTOPOHAX.

MHoroc/oitnasi ne4aTHas miaata

IMeuaTHas niata, COCTOSIIIIAs U3 Ye-
PEeOYIOIUXCS CJIOEB H30JIMPYIOLe-
ro MaTepHala ¢ NPOBOJSILLUMU PU-
CyHKaMu Ha IBYX U Donee ciosx,
MEXAY KOTOPBIMH BBIITIOJIHEHBI TpPe-
OyeMble COCIMHEHUSI.

asi OJHOCTOPOHHAA NEUATHAS

On OCTOPOHHSISI IIeYaTHAasA IUIATA,
ACIOIIAasl XKCCTKOC OCHOBAHHE.

XKectras 1ByCTOpOHHAA NMEYaTHANA
nnara

JIByCTOpOHHSISI TledaTHasi IUIaTa,
UMerollas )KeCTKOe OCHOBAHMUE.

Kecrkan MHoroc/oiinas neyaTuast
mjiara

MHorocnoiiHasi neyaTHasi ILIaTa,
HMeIoLIas XeCTKoe OCHOBaHUE.

Iubxas nevyaTHas nuara

IHeuaTnas nnata, uMerolas THokKoe
ocHoBanue. Takas nevyaTHas IUiaTa
MOXET HMETh 3JIEMETHBI KECTKOC-
TH, 3JIEKTPUYECKH HE HATPYXKEHHbIE,
H/UIM 3aIUTHBIE CIIOH.

I'uGkas 0HOCTOPOHHSASA He4aTHAsI
IaTa

OZ[HOC’I‘OpOHHfIH neyaTHada IjiaTa,
uMeromas TOJIBKO THOKOe OCHOBa-
HHUC.

I'nGKkast ABYCTOPOHHSH He4aTHAN
naara

JIByCTOpOHHSIS. IevyaTHas ILUIaTa,
uUMeroLasi TOJILKO T'MOKOe OCHOBa-
HHE.
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01-14 Carte imprimée souple multicouche Flexible multilayer printed board I'n6xas MHorocaoiHas neyaTHas

niara

Carte imprimée multicouche utili- Multilayer printed board using a MHorocnoiiHass newarHasi IulaTa,

sant uniquement un matériau de flexible base material only. Differ- HMEIOIAasl TOJIbKO T'HOKOE OCHOBa-

base souple. Le nombre de couches ent areas of the flexible multilayer HUE.

peut étre différent dans différentes printed board may have different Pasbie yuacTku THOKOH MHOTOC-

zonei1 d ur’le‘carte imprimée ml.,}lt}- nu.mbers of layers and dlfferept JOWHOM - NEeHATHONR TIATEL MOTYT

couche, d’ou des epalslseurs d} fc?- :‘hlckn%sse%.(la}nd consequently dif- MMETb PAlTHYHOE MHCIO CIIOEB H

rentes et donc des souplesses diffé- erent flexibility). PA3IMMEBIE TONIIMHBI (H COOT-

rentes. BETCTBEHHO DA3HYIO CTeleHb UG-
KOCTH).

01-15 Carte imprimee flexorigide Flex-rigid printed board I'nOKo-KecTKan NevaTHan naaTa
Carte imprimée sur matériau de Printed board using a flexible base TleuaTHas IMnaTa, UMEIOLIAs y4acT-
base souple, comportant dans diffé- material and a combination of a y U KECTKOI'0 OCHOBAHMI
rentes zones un empilage de maté- flexible and rigid base materials in pUCYHKH  OOBIYHO
riaux souple et rigide. Les deux different areas. Both the flexible KaK Ha TIHOKOM,
types de matériaux de base souple and the rigid base materials bear KOM\YYaCTKax
et rigide portent des impressions conductive patterns which are nor-
conductrices qui sont généralement mally interconnected in the com
interconnectées dans la zone ou ils nation area.
sont empilés.

01-16 Carte imprimee flexorigide I'nbxo-kecTKast ABYCTOPOHHSAS
double face nevaTHas miara
Carte imprimée flexorigide compor- J(ByCTOpOHHSISI TeuaTHas MUlaTa,
tant des impressions conductrices UMeIoLIIas y4aCTKH r’MOKOro H KecT-
sur les deux faces, 'une sur le maté- Koro ocuopauufl. OHa uMeeT mpo-
riau de base souple, Vautre sur le BOIAIIAN PUCYHOK HAa ruOKOM OC-
matériau de base rigide. HOBAHWH W TPOBOISIIUA PUCYHOK

Ha KECTKOM OCHOBAHUM.

01-17 Carte imprin x-rigid multilayer printed board T'uOxo-xecTkan MHOroC/OlNAN

multicouche nevaTHas miara
Flex-rigid printed board where the MsuorocioiiHas ne4aTHass IUIaTa,
area(s) of the flexible base materials MMEIOIIAs] Y4aCTKU IMOKOTO U JKeCT-
and/or the area(s) of the combina- KOTO OCHOBaHUH, comepxaluue 60-
tion of the flexible and the rigid ma- Jiee IBYX IPOBOISIIIUX CIIOEB.
terials bear(s) more than two con-
ductive layers forming a multilayer
printed board.

01-18 Carte mére Mother board O6beuuTeIGHAN MIATA
Carte imprimée sur laquelle une ou A printed board on which one or TleyaTHast m1aTa, HA KOTOPOH MOX-
plusieurs cartes imprimées sont more printed board assemblies may HO cobpaTh U COEIMHUTH OJUH KM
montées et connectées. be assembled and connected. 0oJiee neyaTHBIX y3JIOB.

01-19 Carte imprimée a dme metallique Metal core printed board IleuarHas WIATA ¢ METAMINIECKUM

Carte imprimée réalisée avec un
matériau de base & couche interne
de métal.

Printed board using a metal core
base material.

CepaAeTHUKOM

IeuaTHas 1aTa, OCHOBAHHE KOTO-
pOﬁ BBIITOJIHCHO Ha Marepuajie ¢
METATTAICCKHM CEPACUHHUKOM.
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01-20 Carte imprimée équipee

Carte imprimée munie de compo-
sants électriques et mécaniques, et,
éventuellement, d’autres cartes im-
primées, une fois toutes les opéra-
tions de fabrication, de soudage,
d’enrobage, etc., terminées.

01-21 Céte composant

Face de la carte imprimée sur la-
quelle la plupart des composants
sont montés.

01-22 Cote soudure

Face d’une carte imprimée opposée
au cOté composant.

01-23 Grille

Réseau orthogonal de deux ensem-
bles de lignes paralléles équidis-
tantes, utilis¢ pour le positionne-
ment des connexions sur une carte
imprimée.

Note. — Les connexions devraient
étre situées aux croise-
ments des M
grille. La

01-24

acé sur une
quelconque.

01-25 Impression

Configurations conductrices et/ou
non conductrices sur un flan ou sur
une carte imprimée.

Terme utilisé également pour- dési-
gner la ou les configuration(s) sur
les outils, dessins et clichés corres-
pondants.

01-26 Impression conductrice

Configuration des parties électri-
quement conductrices d’une carte
imprimée.
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Printed board assembly

Printed board with electrical and
mechanical components and/or
other printed boards attached to it
with all manufacturing processes,
soldering, coating, etc., completed.

Component side

That side of the printed board on
which most of the components will
be mounted.

Solder side

The side of a printed board oppo
site to the component side.

idlines. The posi-
of the conductors,
hover, is independent
of/the grid ; the conductor
may not necessarily follow
the gridlines.

Printing

Act of reproducing a pattern on a
surface by any process.

Pattern

Configuration of conductive and/or
non-conductive patterns on a panel
or printed board.

Pattern denotes also the circuit con-
figuration on related tools, draw-
ings and masters.

Conductive pattern

Configuration formed by electrical-
ly conductive material of a printed
board.

ITemaTHbiif y3ea

IleuaTHass mwiara ¢ IOACOEIUHEH-
HBIMH K Hell 2JIeKTPHYECKHMH U Me-
XaHUYECKVMHU DJEMEHTAMU W/
JAPYTUMHE NIeHaTHBIMY ILIATAMH U C
BBIITOJIHEHHBIMH BCEMM IIpOLiecca-
Mu 00paboTku: HalikoH, IOKpHI-
TUSIMA ¥ T.A.

Cropona MOHTa:Ka MeYATHOI
IaTel

CTopoHa TNe4aTHOH IIAThl, HA KO-
TOpOH - ycraHaBiuBaeTrcss  OOJIb-
LIMHCTBO HABECHEIX 3JIEMEHTOB.

Koopmmamaﬂ CEeTKa

OpTOroHaHJIBHAsl CETKa, COCTOS-
mw@asi ¥3 JBYX NapaljlebHLIX paB-
HOYIAJICHHBIX JIMHHH, NpeaHa3Ha-
YEeHHBIX IUISE PACIIOJIOKEHHs] COeu-
HeHUH Ha NMEYaTHOMN riaTe.

Ipumeyanme. — CoepuHeHus Cite-
IyeT pacloyiarath B TOYKAX Ie-
‘peceyenys JiHuit cerk. OMHAKO
PACHOJNIOXEHNE [IPOBOHUKOB HE
3aBUCHT OT CETKU; HET HeoOXo-
JUMOCTH pAacrojiaraTh IIPOBOJI-
HUK [0 JIMHUA CETKH.

Ileuats

Bocnpoun3spenenue pUCyHKa Ha I10-
BEPXHOCTH JIFOOBIM CIIOCOGOM.

PucyHoK neuaTHoii miarsl

Kondurypanuss nposopsaiiero u/
WY HENPOBOISILEIO PUCYHKA Ha
3arOTOBKE NEYaTHOW miaThl. Pucy-
HOK O3HAYaeT TaKxke KOHbHrypa-
LUIO CXeMbl HA HHCTPYMEHTAaX, Yep-
Texax u ¢ororabionax.

IIpoBoasammii pucyHoOK

Pucynok, obpasoBaHHBIH I11poBOA-
HUKOBBIM MaTepHaJIOM Ile4aTHOH
MJIaTHI.
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01-27 Impression non conductrice Non-conductive pattern Henposoaamuii pucynox
Configuration d’un matériau fonc- Configuration formed by functional Pucynok, o6pa3zoBanHblif Hempo-
tionnel non conducteur d’une carte non-conductive material of a print- BOJIHUKOBBIM MATEepUANIOM [EHaT-
imprimée (par exemple, un diélec- . ed board (e.g. dielectric or resist). HOU MyaThl (HarpuMep, AUIICKTPU-
trique ou une réserve). KOM MJIM PE3UCTOM).

01-28 Conducteur Conductor IMeyaTHblii NPOBOIHUK
Piste conductrice individuelle d’une Single conductive path in a conduc- OnHa npoBoaslIast HOJIOCKa B IIPO-
impression conductrice. tive pattern. BOJSIIIIEM PHUCYHKE.

01-29 Conducteur affleurant Flush conductor YTonaeHublii nevaTHblii

NpoOBoO/iH
Conducteur dont la surface externe Conductor of which the outer sur- NOBOJIHHMK, BHELLIHSISI
est dans le méme plan que la sur- face is in the same plane as the sur- b KOTLOPOTO HaXOAUTCS
face du matériau de base. face of the base material. B \QIHOM IJIOCKOCTI, ¢ MaTepraiom

01-30 Contact imprimé Printed contact euaTHbIi KOHTAKT
Portion d’impression conductrice acTb  MPOBOMAIIEIO  PUCYHKA,
utilisée comme partie d’un systéme CIIy)allasi B KauecTBe OJHOM 4acTu
de contact. KOHTAKTHO# CHCTeMBI.

01-31 Contacts d’extrémité de carte Konuesble neyarnbie KOHTAKThI
(Fichier imprimé)

Psit megaTHBIX KOHTAKTOB Ha Kpato
bords d’une carte in MeYaTHOH IUIAThI, IPEAHA3HAYEH-
tinés au raccorde; HBIX JUIs1 CONpsDKeHusi ¢ rpeGeHua-
connecteur 14 sosket connector. ThIM COCIMHUTEICM.

01-32 Printed component INeuaTHbiii 3,1eMeHT

Component (e.g. printed inductor, DieMeHT (HanpuMep, neyaTHasi HH-
resistor, capacitor or transmission IYKTUBHOCTb, PE3UCTOP, KOHIEHCA-
line) forming part of the pattern of TOp HJIM JIMHUA  Hepenaym),
a printed circuit. oOpa3yroluii 4acTh PHCYHKa Ie-

YaTHOHN CXEMBI.

01-33 Composants sur bande Taped components YiakoBKa JJIEMEHTOR Ha JIEHTE
Composants fixés sur des bandes Components attached to continu- DJeMEHTDI, MPUKPEILICHHbIE K He-
continues. ous tapes. MPEPLIBHbIM JIEHTAM.

01-34 Marquage Legend MapkupoBka

Lettres ou symboles sur la carte im-
primée indiquant, par exemple, les
numéros des piéces, 'emplacement
des composants, etc.

A format of lettering or symbols on
the printed board, e.g. part num-
bers, component locations, etc.

®opmaT GyKB UM CUMBOJIOB HA Tie-
yaTHOM nijiate, HANPUMEp, HOMEpa
nerajieil, pacHoJOXeHHE HIIEMCEH-
TOB.
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